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二、说明、目录、图表目录

   半导体产业起源地为美国，美国迄今仍在IDM 模式（从设计、制造、封装测试以及投向消

费市场一条龙全包）及垂直分工模式中的半导体产品设计环节占据绝对主导地位，而存储器

、晶圆代工及封测等重资产、附加值相对低的环节陆续外迁。由于半导体属于技术及资本高

度密集型行业，只有下游终端需求换代等重大机遇来临时，新兴地区通过技术引进、劳动力

成本优势才有机会实现超越，推动产业链迁移。     第.一次半导体迁移发生在大型计算机时代

，存储器制造环节由美国向日本转移。日本凭借规模化生产技术占据成本和可靠性优势，成

为DRAM （动态随机存取存储器）主要供应国。此次迁移对上游带动作用明显， 即便后期日

本丧失存储器优势，迄今仍在上游原材料、设备领域占据领先地位。    第二次半导体迁移发

生在PC 时代，PC 对DRAM 的诉求由可靠性转变为低价，韩国凭借劳动力优势取代日本的地

位，至今仍主导存储器市场。    与此同时，台湾首创垂直分工模式，逐步形成IC（集成电路

）设计、晶圆代工、封测联动的产业集群。随着全球移动产品盛行、迭代速度更快， 垂直分

工模式以其更短的产品生命周期及更具竞争性的价格逐渐占据主导地位，长期引领全球圆晶

代工、封测等环节。2015-2019年全球半导体细分市场规模及增速     -   2015销售额（亿美元）  

2016销售额（亿美元）   2018E销售额（亿美元）   2018E销售额（亿美元）   2015增速（%）  

2016增速（%）   2018E增速（%）   2018E增速（%）       分立器件   186.12   193.99   199.52   206.03

  -7.7   4.2   2.9   3.3       光电器件   332.56   320.59   329.76   325.13   11.3   -3.6   2.9   -1.4       传感器  

88.16   108.10   117.46   123.47   3.7   22.6   8.7   5.1       集成电路   2744.84   2726.85   2814.26   2885.19  

-1.0   -0.7   3.2   2.5       模拟电路   452.28   473.79   497.03   513.78   1.9   4.8   4.9   3.4       微处理器  

612.98   627.19   634.40   647.54   -1.2   2.3   1.2   2.1       逻辑电路   907.35   882.86   906.99   923.79   -1.0  

-2.7   2.7   1.9       存储器件   772.05   743.01   775.85   800.07   -2.6   -3.8   4.4   3.1       合计   3349.68  

3360.92   3461.00   3539.77   -0.2   0.3   3.0   2.3   2019年半导体销售额分地区占比   中企顾问网发布

的《2020-2026年中国半导体市场深度评估与投资战略咨询报告》共十四章。首先介绍了中国

半导体行业市场发展环境、半导体整体运行态势等，接着分析了中国半导体行业市场运行的

现状，然后介绍了半导体市场竞争格局。随后，报告对半导体做了重点企业经营状况分析，

最后分析了中国半导体行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体产业有个系统的了解或者

想投资中国半导体行业，本报告是您不可或缺的重要工具。   本研究报告数据主要采用国家统

计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自

国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于

国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 
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